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取材のご案内                     リード エグジビション ジャパン（株） 

       日本初、スマートフォンの専門展を開催！  

 

 

 

 今ＩＴ業界で最も注目されているのが、スマートフォン。ここ数年で、その市場は急激な成長

を遂げており、今後もその勢いは加速し続けていくものとみられている。（下図参照） 

   今までスマートフォンの代表的な使用用途と言えば、天気予報、ゲーム、音楽、ＳＮＳなど

の一般コンシューマ向けのサービスだった。ところが、ここ最近の注目は「いかにビジネス向

けにスマートフォンを活用できるのか」という点に移っている。 

外出先での顧客情報の閲覧や名刺管理を可能にするアプリケーションなどは、圧倒的な

人気を誇っている。さらにスマートフォンそれ自体を、バーコードリーダやＲＦＩＤとして機能さ

せるハードとしての活用法などにも注目が集まっており、スマートフォンのビジネスにおける

用途の拡大は計り知れない。このような背景を受け、５月１１日（水）より、日本初のスマートフ

ォンの専門展である「第１回スマートフォン＆モバイルＥＸＰＯ」が開催されることになった。

（主催 リード エグジビション ジャパン（株）） 



＜展示会概要＞ 
 

■展示会名 ： 第 1 回 スマートフォン＆モバイル ＥXPO（通称：スマートフォン ジャパン） 
■会   期  :  5 月 11 日(水)～13 日(金) 10:00～18:00 ＜13 日（金）のみ 17:00＞ 
■会   場  :  東京ビッグサイト 
■主   催  :  リード エグジビション ジャパン株式会社 
スマートフォン＆モバイル ＥXPO 事務局 （リード エグジビション ジャパン株式会社 内） 

TEL：03-3349-8504  E-mail：smart-japan@reedexpo.co.jp URL: http://www.smart-japan.jp 

 

 

 

 

 

本展示会は、スマートフォン・モバイル向けの SaaS ソリューションやアプリ関連サービス、

モバイルネットワーク・通信関連サービス、モバイルセキュリティ関連サービス、さらにスマー

トフォン・タブレット PC の端末までが一堂に集結する、まさに「スマートフォン」の今がわかる

貴重な場となっている。 

第１回目ながら、本分野の主要企業約１５０社が出展し、以下のようなビジネス向けのスマ

ートフォンに関するサービスを展示する。 

【出展予定製品の例】 

①スマートフォンで、かさばる手書きのメモをデジタル化！ 

会社名：（株）キングジム【小間番号 東２－１７】 

製品名：SHOT NOTE（ショットノート）        

内容：専用の手書きメモ帳を、スマートフォンで撮影し、

取り込むことで、ノートの整理や共有も可能にする。

手書きとデジタルを併用した便利なサービス。 

    

②外出先でも、スマートフォンから印刷予約！ 

会社名：富士ゼロックス（株）【小間番号 東６－３２】 

製品名：netprint（ネットプリント） 

内容：外出先で急に紙資料が必要な時でも、スマートフォンから印刷予約し、セブン

イレブンでプリントアウトが可能。現場へ作業指示を紙で送りたい時も便利。 

 

 

 



 

③スマートフォンがクレジット決済リーダーに！ 

社名：（株）ロイヤルゲート 【小間番号 東６－３２】 

                     製品名：PAYGATE（ペイゲート） 

                      内容：スマートフォンが便利なクレジットカード決済

へ！生命保険外交員、損害保険外交員、バ

イク便、高級ブティック、ホテルなど外出先

やお客様の目の前で決済することが必要な

企業に便利。 

本展示会は「クラウド コンピューティング ＥＸＰＯ【春】」など、日本最大の IT 関連の１０の

専門展との同時開催し、140,000 名（前回 2010 年実績：122,371 名）の来場者を見込んでい

るという。この先スマートフォン市場はどうなっていくのだろうか。スマートフォンの今後を占う

展示会として、「スマートフォン ジャパン」は、大きな注目を集めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材申込み 本リリースの問い合わせ先 ⇒ TEL ０３－３３４９－８５０４ 

リード エグジビション ジャパン（株）   

広報担当：小倉 Email: oguray@reedexpo.co.jp 


